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1. Omekamtivo mekarbilo dihidrochlorido hidrato druska. 

2. Druska pagal 1 punktą, kur dihidrochlorido druska yra monohidratas.
3. Druska pagal 1 arba 2 punktą, kur druska yra kristalinė. 
4. Druska pagal bet kurį vieną iš 1-3 punktų, kur druska yra  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad miltelių rentgeno spindulių difraktograma pasižymi smailėmis prie 6,6, 14,9, 20,1, 21,4 ir 26,8 2θ laipsnių ± 0,2°, naudojant Cu Kα spinduliuotę. 

5. Druska pagal 4 punktą, kur miltelių rentgeno spindulių difraktograma pasižymi smailėmis prie 8,4, 24,2, 26,0 ir 33,3 2θ laipsnių ± 0,2°, naudojant Cu Kα spinduliuotę. 

6. Druska pagal 4 arba 5 punktą, kur miltelių rentgeno spindulių difraktograma pasižymi smailėmis prie 6,2, 9,7, 13,2, 14,3, 15,4, 16,3, 16,9, 18,9, 19,5, 20,7, 21,8, 22,8, 23,6, 25,1, 27,3, 27,7, 28,4, 29,4, 30,2, 31,2, 31,5, 31,9, 33,9, 34,5, 34,9, 36,1, 36,8, 37,7, 38,5 ir 39,7 2θ laipsnių ± 0,2°, naudojant Cu Kα spinduliuotę. 

7. Druska pagal bet kurį vieną iš 1-6 punktų, pasižyminti miltelių rentgeno spindulių difraktograma, iš esmės kaip parodyta 2 figūroje. 
8. Druska pagal bet kurį vieną iš 1-7 punktų, pasižyminti endoterminiu perėjimu prie 230°C iki 240°C, kai matuota diferencialine skenavimo kalorimetrija, pavyzdžiui, kur perėjimas yra prie 235°C.

9. Omekamtivo mekarbilo dihidrochlorido hidrato druskos gamybos būdas, kuriame metilo 4-(3-amino-2-fluorbenzil)piperazin-1-karboksilatą ir fenilo (6-metilpiridin-3-il)karbamatą sumaišo esant trialkilamino bazei, siekiant gauti omekamtivo mekarbilą; ir po to omekaptivo mekarbilą kristalizuoja esant vandeninei druskos rūgščiai ir alkoholio tirpikliui, siekiant gauti omekamtivo mekarbilo dihidrochlorido hidrato druską, pavyzdžiui, kur alkoholio tirpiklis apima izopropilo alkoholį. 
10. Būdas pagal 9 punktą, kur omekamtivo mekarbilo dihidrochlorido hidrato druska pasižymi miltelių rentgeno spindulių difraktograma (XRPD), apimančia smailes prie 6,6, 14,9, 20,1, 21,4 ir 26,8 2θ laipsnių ± 0,2°, naudojant Cu Kα spinduliuotę, kur nebūtinai miltelių rentgeno spindulių difraktograma papildomai apima smailes prie 8,4, 24,2, 26,0 ir 33,3 2θ laipsnių ± 0,2°, naudojant Cu Kα spinduliuotę, ir/arba kur nebūtinai miltelių rentgeno spindulių difraktograma papildomai apima smailes prie 6,2, 9,7, 13,2, 14,3, 15,4, 16,3, 16,9, 18,9, 19,5, 20,7, 21,8, 22,8, 23,6, 25,1, 27,3, 27,7, 28,4, 29,4, 30,2, 31,2, 31,5, 31,9, 33,9, 34,5, 34,9, 36,1, 36,8, 37,7, 38,5 ir 39,7 2θ laipsnių ± 0,2°, naudojant Cu Kα spinduliuotę. 

11. Būdas pagal 9 punktą, kuriame: 
(a) metilo 4-(2-fluor-3-nitrobenzil)piperazin-1-karboksilatą hidrina esant hidrinimo katalizatoriui, siekiant gauti metilo 4-(3-amino-2-fluorbenzil)piperazin-1-karboksilatą; 
(b) metilo 4-(3-amino-2-fluorbenzil)piperazin-1-karboksilatą ir fenilo (6-metilpiridin-3-il)karbamatą sumaišo esant trialkilamino bazei, siekiant gauti omekamtivo mekarbilą kaip laisvą bazę; ir 
(c) omekamtivo mekarbilo laisvą bazę kristalizuoja esant vandeninei druskos rūgščiai ir alkoholio tirpikliui, siekiant gauti omekamtivo mekarbilo dihidrochlorido hidrato druską. 

12. Būdas pagal 11 punktą, kur hidrinimo katalizatorius apima paladį, optimaliai paladį ant anglies. 
13. Būdas pagal 11 arba 12 punktą, kur trialkilamino bazė yra trialkilaminas, diizopropiletilaminas arba jų derinys, kur optimaliai trialkilamino bazė apima diizopropiletilaminą. 
14. Būdas pagal bet kurį vieną iš 11-13 punktų, alkoholio tirpiklis apima izopropilo alkoholį. 
15. Būdas pagal bet kurį vieną iš 11-14 punktų, kur omekamtivo mekarbilo dihidrochlorido hidrato druska pasižymi miltelių rentgeno spindulių difraktograma (XRPD), apimančia smailes prie 6,6, 14,9, 20,1, 21,4, ir 26,8 2θ laipsnių ± 0,2°, naudojant Cu Kα spinduliuotę, kur nebūtinai miltelių rentgeno spindulių difraktograma papildomai apima smailes prie 8,4, 24,2, 26,0 ir 33,3 2θ laipsnių ± 0,2°, naudojant Cu Kα spinduliuotę, ir/arba kur nebūtinai miltelių rentgeno spindulių difraktograma papildomai apima smailes prie 6,2, 9,7, 13,2, 14,3, 15,4, 16,3, 16,9, 18,9, 19,5, 20,7, 21,8, 22,8, 23,6, 25,1, 27,3, 27,7, 28,4, 29,4, 30,2, 31,2, 31,5, 31,9, 33,9, 34,5, 34,9, 36,1, 36,8, 37,7, 38,5, ir 39,7 2θ laipsnių ± 0,2°, naudojant Cu Kα spinduliuotę.
